
Enrollment No./Seat No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
DIPLOMA IN ENGINEERING - SEMESTER - VI EXAMINATION - WINTER 2025

Subject Code: 4365202 Date: 15-11-2025
Subject Name: Ceramic Processing
Time: 02:30 PM TO 05:00 PM Total Marks: 70
Instructions:
1. Attempt all questions.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.
5. English version is authentic.

Marks
Q.1 (a) Define Electrostatic stabilization. 03

 (અ) ઇલે�ટ� ો	ટે
ટક િ	થરીકરણ �યા�યાિયત કરો. ૦૩

 (b) Define particle sol gel process. 04

 (બ) પા�ટકલ સોલ જલે �િ�યાને �યા�યાિયત કરો. ૦૪

 (c) Write types of colloids in detail. 07

 (ક) કોલોઇ"સના �કારો િવગતવાર લખો. ૦૭

 OR

 (c) Describe the fabrication methods used in ceramics. 07

 (ક)  ￹સરા￵મ�સમાં વપરાતી ફે�-કેશન પ/￵તઓનું વણ2ન કરો. ૦૭

Q.2 (a) Write details about defects during the process of drying. 03

 (અ) સૂકવણીની �િ�યા દર￵મયાન ખામીઓ િવશે િવગતો લખો. ૦૩

 (b) What is spark plasma sintering? 04

 (બ)  	પાક2  5લા6મા ￹સ7ટ
રંગ શું છે? ૦૪

 (c) Write advance fabrication methods. 07

 (ક)  એડવા7સ ફે�-કેશન પ/￵તઓ લખો. ૦૭

 OR

 (a) Define sintering process. 03

 (અ) ￹સ7ટ
રંગ �િ�યાને �યા�યાિયત કરો. ૦૩

 (b) Write a short note on additives used in ceramic materials. 04

 (બ) ￹સરા￵મક સામ;ીમાં વપરાતા ઉમેરણો પર ટંૂકી ન=ધ લખો. ૦૪

 (c) Write the techniques used for finishing and decoration. 07

 (ક) િફિન?શગ અને ડેકોરેશન માટે વપરાતી તકનીકો લખો. ૦૭
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Q.3 (a) Give name of the major factors those effects the rheological behavior of ceramic slip. 03

 (અ) ￹સરા￵મક િ	લપના રેયોલોિજકલ વત2નને અસર કરતા મુ�ય પ
રબળોના નામ આપો. ૦૩

 (b) What is gel casting? 04

 (બ) જલે કા?	ટગ શું છે? ૦૪

 (c) Define calcinations and write the factors effecting calcinations. 07

 (ક) કેિBસનેશનને �યા�યાિયત કરો અને કેિBસનેશનને અસર કરતા પ
રબળો લખો. ૦૭

 OR

 (a) Define binders with examples. 03

 (અ) ઉદાહરણો સાથે બાઈ7ડરને �યા�યાિયત કરો. ૦૩

 (b) What is Iso-static processing? 04

 (બ)  આઇસો-	ટે
ટક �ોસે￸સગ શું છે ૦૪

 (c) Define shrinkage and write the process of measuring dry shrinkage. 07

 (ક) સંકોચન �યા�યાિયત કરો અને શુGક સંકોચન માપવાની �િ�યા લખો. ૦૭

Q.4 (a) Define injection molding. 03

 (અ) ઈ7જ�ેશન મો?Bડગ �યા�યાિયત કરો. ૦૩

 (b) Draw a neat sketch of tap casting process. 04

 (બ) ટેપ કા?	ટગ �િ�યાનો સુઘડ 	કેચ દોરો. ૦૪

 (c) Explain the characteristics of solid particles. 07

 (ક) સોિલડ કણોની િવશેષતાઓ સમJવો. ૦૭

 OR

 (a) What is Hot processing? 03

 (અ) હોટ �ોસે￸સગ શું છે? ૦૩

 (b) Define the surface attraction forces on the ceramic bodies. 04

 (બ) ￹સરા￵મક બોડી પર સપાટી આકષ2ણ દળોને �યા�યાિયત કરો. ૦૪

 (c) Explain tape casting process in detail with suitable diagram. 07

 (ક) ટેપ કા?	ટગ �િ�યાને યોKય આકૃ￵ત સાથે િવગતવાર સમJવો. ૦૭

Q.5 (a) Give classification of colloids on the basis of nature of interaction. 03

 (અ) િ�યા�￵તિ�યાની �કૃ￵તના આધારે કોલોઇ"સનું વગMકરણ આપો. ૦૩

 (b) Define electrosteric stabilization. 04

 (બ) ઇલે�ટ� ો	ટે
રક િ	થરીકરણ �યા�યાિયત કરો. ૦૪

 (c) Describe the process of slip casting in detail. 07

 (ક) િ	લપ કા?	ટગની �િ�યાનું િવગતવાર વણ2ન કરો. ૦૭
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 OR

 (a) Define Steric stabilization. 03

 (અ) 	ટી
રક િ	થરીકરણ �યા�યાિયત કરો. ૦૩

 (b) Write the process of binder removal. 04

 (બ) બાઈ7ડર દૂર કરવાની �િ�યા લખો. ૦૪

 (c) Describe consolidated colloids structure. 07

 (ક) એકીકૃત કોલોઇ"સની રચનાનું વણ2ન કરો. ૦૭

***
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